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Rp(m)
S-AM 

(ÄT: 15µS)

S-AS 

(ÄT: 30µS)

S-DAS 

(ÄT: 45µS)

S-A / S-DA 

(ÄT: 60µS)

h I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV

2 13 15 18 20 19 22 25 28 25 28 32 36 31 35 39 43

4 25 27 36 41 38 44 51 57 51 57 64 72 63 69 78 85

5 32 37 45 51 48 55 63 71 63 71 81 89 79 86 97 107

6 32 38 46 52 48 55 64 72 63 71 81 90 79 87 97 107

8 33 39 47 54 49 56 65 73 64 72 82 91 79 87 98 108

10 34 41 49 56 49 57 66 75 64 72 83 92 79 88 99 109

20 35 43 55 63 50 59 71 81 65 74 86 97 80 89 102 113

30 35 45 58 69 50 60 73 85 65 75 89 101 80 90 104 116

ÁËÈÑÊÀÂÊÎÏÐÈÉÌÀ×²   E.S.E.SCHIRTEC

ÐÀÄ²ÓÑÈ ÇÀÕÈÑÒÓ ÁËÈÑÊÀÂÊÎÏÐÈÉÌÀ×²Â  E.S.E.SCHIRTEC  

ÏÅÐÅÂÀÃÈ ÀÊÒÈÂÍÈÕ ÁËÈÑÊÀÂÊÎÏÐÈÉÌÀ×²Â Ô²ÐÌÈ  SCHIRTEC

1. Çàâäÿêè ìåòàëåâîìó êîðïóñó äîñÿãàºòüñÿ á³ëüøèé ñòóï³íü ìåõàí³÷íî¿ ì³öíîñò³;

2. Ôîðìà êîðïóñó çàáåçïå÷óº ï³äâèùåíó ñò³éê³ñòü äî â³òðîâèõ íàâàíòàæåíü;

3. Êîðïóñ âèêîíàíî ç âèñîêîÿê³ñíî¿ íåðæàâ³þ÷îþ ñòàë³, ùî ï³äòâåðäæóº ñåðòèô³êàò TUV;

4. Êîðïóñè óñ³õ áëèñêàâêîïðèéìà÷³â ìàþòü åñòåòè÷íèé çîâí³øí³é âèãëÿä;

5. Ïðèëàä çàáåçïå÷åíèé ä³àãíîñòè÷íèì ðîç’ºìîì, çàõèùåíèì â³ä àòìîñôåðíèõ ÿâèù òà

ïîïàäàííÿ âîëîãè, ïðîòå ç ëåãêèì äîñòóïîì äëÿ ïåðåâ³ðêè ðîáîòîçäàòíîñò³ ïðèëàäó;

6. Ïîìíîæóâà÷ íàïðóãè â³äïîâ³äàº êðèòåð³ÿì IV ïîêîë³ííÿ;

7. Êîðïóñ ìàº âèñîêèé ñòóï³íü ñò³éêîñò³ äî àòìîñôåðíîãî âïëèâó;

8. Áëèñêàâêîïðèéìà÷³ êîìïëåêòóþòüñÿ ïîâíèì ìîíòàæíèì êîìïëåêòîì òà íå ïîòðåáóþòü

ïðèäáàííÿ äîäàòêîâîãî óñòàòêóâàííÿ äëÿ ìîíòàæó íà ùîãë³;

9. Ãàðàíò³ÿ â³ä çàâîäó-âèðîáíèêà - 2 ðîêè;

10. Áåçâ³äìîâíèé ñòðîê åêñïëóàòàö³¿ - á³ëüøå 10 ðîê³â;

11. Íàÿâí³ñòü ºâðîïåéñüêèõ òà óêðà¿íñüêèõ ñåðòèô³êàò³â, ïðîòîêîë³â âèïðîáóâàíü ð³çíèõ

ºâðîïåéñüêèõ ëàáîðàòîð³é;

12. Âñ³ ïðèñòðî¿ â³äïîâ³äàþòü ºâðîïåéñüêèì òà ì³æíàðîäíèì ñòàíäàðòàì NFC 17-102: 2011,

EN 50164, IEC 61643, IEC 62305, ISO-9001: 2008.

ÏÐÈÊËÀÄ ÇÍÀÕÎÄÆÅÍÍß ÐÀÄ²ÓÑÓ ÇÀÕÈÑÒÓ ÁËÈÑÊÀÂÊÎÏÐÈÉÌÀ×À 
-A, ÄT: 60ìS SCHIRTEC

Ïðèâàòíèé áóäèíîê - ² êëàñ áëèñêàâêîçàõèñòó

R = 63ì

h = 4ì
h = 5ì

R = 79ì

Ïàâ³ëüéîí ðîçì³ðîì 200ì õ 50ì - ² êëàñ áëèñêàâêîçàõèñòó
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